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【 請 求 項 １ 】
　 つ ま た は 複 数 の 論 理 機 能 素 子 と 、 論 理 機 能 素 子 の 電 源 と 接 地
と の 間 に 接 続 さ れ た コ ン デ ン サ と か ら な る コ ン デ ン サ 付 き 論 理 機 能 素 子

　 こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 半 導 体 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 コ ン デ ン サ は 、 前 記 コ ン デ ン サ 付 き 論 理 機 能 素 子 の 最 小 セ ル 単 位 の 機 能 セ ル 毎 に 有
す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 １ つ ま た は 複 数 の 論 理 機 能 素 子 と 、 論 理 機 能 素 子 の 電 源 と 接 地
と の 間 に 接 続 さ れ た コ ン デ ン サ と か ら な る コ ン デ ン サ 付 き 論 理 機 能 素 子 機 能 セ
ル を 作 成 し 、
　 前 能 セ ル を 半 導 体 基 板 上 に 配 置 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の レ イ ア ウ ト 方 法
。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ３ 記 載 の 半 導 体 装 置 の レ イ ア ウ ト 方 法 で あ っ て 、
　 １ つ ま た は 複 数 の 論 理 機 能 素 子 か ら な る コ ン デ ン サ 無 し 論 理 機 能 素 子 の 機 能 セ ル を 作 成
し 、
　 前 記 コ ン デ ン サ 付 き 論 理 機 能 素 子 の 機 能 セ ル と 、 前 記 コ ン デ ン サ 無 し 論 理 機 能 素 子 の 機
能 セ ル と の 電 源 と 接 地 と の 間 を 同 じ 幅 に 統 一 し 、
　 前 記 コ ン デ ン サ 付 き 論 理 機 能 素 子 の 機 能 セ ル と 、 前 記 コ ン デ ン サ 無 し 論 理 機 能 素 子 の 機
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能 セ ル と 導 体 基 板 上 に 配 置 す る こ と を 特 徴 と す る 半
導 体 装 置 の レ イ ア ウ ト 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ 記 載 の 半 導 体 装 置 の レ イ ア ウ ト 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 コ ン デ ン サ 付 き 論 理 機 能 素 子 の 機 能 セ ル を 複 数 有 す る マ ク ロ セ ル と 、 前 記 コ ン デ ン
サ 無 し 論 理 機 能 素 子 の 機 能 セ ル を 複 数 有 す る マ ク ロ セ ル と を 混 在 し て 半 導 体 基 板 上 に 配 置
す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の レ イ ア ウ ト 方 法 。
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を 半 互 い に 隣 接 し て こ と を 可 能 と し た
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